
Składamy komputer  
 

Konfiguracja  

• procesor - AMD K6-2 300 MHz,  
• płyta główna - FIC PA-2013 (chipset VIA MVP3) - wykonana w standardzie ATX,  
• karta graficzna - A-Trend TVDPM2T (PCI) lub Matrox Millenium G2000 (AGP),  
• nap� d DVD - Hitachi CD-2000,  
• nap� d dyskietek, klawiatura oraz mysz,  
• obudowa - Midi Tower ATX.  

Wszelkie inne dodatki typu modem b� d�  karta d� wi � kowa pomin� li � my w opisie, jako elementy, których 
ewentualne posiadanie nie miało wpływu na samo działanie komputera. Generalnym zało� eniem było bowiem 
pokazanie samego procesu składania komputera a�  do momentu jego uruchomienia.  

Po pierwsze - narz� dzia  

 

Po skompletowaniu poszczególnych cz��� ci, z których b� dziemy składa	  komputer, niezb� dne jest zaopatrzenie si �  w 
odpowiednie narz� dzia - do pracy podczas monta
 u poszczególnych elementów komputera wystarczy zwykły 
� rubokr � t krzy
 akowy (najlepiej z namagnesowan�  ko� cówk � ). Oprócz tego przydatnym dodatkiem mo
 e by 	  
pinceta, pomocna podczas ewentualnej manipulacji zworkami płyty głównej.  

Najwa
 niejsz�  spraw �  podczas monta
 u jakichkolwiek cz�� ci elektronicznych jest antystatyka. Zwykły wełniany, 
naelektryzowany sweterek (jaki mamy na sobie) jest w stanie uszkodzi 	  nawet najdoskonalszy układ naszego 
komputera. Dlatego te
  zanim dotkniemy jakiejkolwiek " 
 ywotnej" cz��� ci naszego - jeszcze nie zło
 onego - 
komputera dotknijmy czegokolwiek metalowego (np. kaloryfera) celem rozładowania ładunków elektrycznych, jakie 
mogły nagromadzi 	  si �  na naszym ubraniu.  

 

Najpierw demonta�   

 

Gdy mamy ju
  przygotowane narz� dzia, mo
 emy przyst � pi 	  do rozmontowywania zakupionej obudowy. Czynno ��	  
ta jest w zasadzie prosta; polega po prostu na odkr � ceniu � rubek mocuj � cych blaszan�  osłon�  obudowy. W my � l 
podanej powy
 ej specyfikacji obudowa naszego składaka jest zgodna ze standardem ATX. Bardzo istotn�  rzecz�  jest 
zestaw � rubek i przystawek mocuj � cych, które to elementy powinny by 	  doł � czone do obudowy (najcz��� ciej 
znajduj �  si �  w jej wn� trzu).  

Na jednej z bocznych � cian obudowy (po zdj � ciu zewn� trznej osłony) znajduje si �  metalowa płyta, na której 
umie� cimy płyt �  główn� . Uwaga - znacznie lepszym typem obudów s�  te, w których owa płyta jest wyjmowalna, 
dzi � ki czemu mo
 emy łatwiej umie� ci 	  płyt �  główn�  na odpowiednim miejscu.  

Gdy wymontujemy płyt �  mocuj � c�  z obudowy (zwró	 my uwag�  na to, w jaki sposób była ona przymocowana, gdy
  
po zainstalowaniu na niej odpowiednich komponentów b� dziemy musieli j �  umie� ci 	  w obudowie w taki sam 
sposób - najcz�� ciej nie da si �  wło
 y 	  blachy mocuj � cej w inny sposób, tym niemniej zdarzaj �  si �  obudowy, gdzie 
jest to mo
 liwe), mo
 emy przyst � pi 	  do monta
 u na niej płyty głównej naszego komputera.  

Czas na płyt �  główn � ...  



 

Płyt �  główn�  przymocowujemy do blachy przykr � caj � c j �  tylko jedn�  � rubk � ; cho�  miejsc na potencjalne � rubki jest 
znacznie wi � cej, to nie nale� y ich wykorzystywa� . Aby płyta pod wpływem nacisku ewentualnych kart 
rozszerzaj � cych nie odginała si �  lub - co wa� niejsze - nie stykała si �  z metalowym podło� em, na którym jest 
zamocowana, nale� y u� y �  małych plastikowych wsporników, które powinny by �  dostarczone wraz z obudow �  i/lub 
płyt �  główn� . Wsporniki zakładamy na otwory monta� owe znajduj � ce si �  na płycie głównej w taki sposób, aby ich 
umiejscowienie było zgodne z rozmieszczeniem punktów zaczepienia znajduj � cych si �  na blasze obudowy.  

Po przymocowaniu płyty głównej do blachy mo� emy przyst � pi �  do wyposa� ania zamontowanej ju�  płyty w 
niezb� dne składniki. Uwaga! Je� eli stwierdzimy, � e płyta nie siedzi sztywno na metalowej płycie, na której została 
zamontowana (np. rusza si �  pod wpływem nacisku), to nie usiłujmy jej w � aden sposób przymocowywa�  czy 
usztywnia� , taki stan jest normalny w przypadku, gdy płyta jest przykr � cona tylko jedn�  � rubk � . Istotne jest tylko, 
by nie stykała si �  ona z metalowym podło� em.  

... procesor oraz pami ���   

 

Zaczniemy od zamontowania na płycie głównej procesora. Operacja ta manualnie jest bardzo prosta. Polega bowiem 
na odblokowaniu zł � cz gniazda Socket 7 przez podniesienie plastikowej zapadki (uwaga - zapadki tej nie nale� y 
podnosi �  na sił � , przed podniesieniem powinni � my j �  troch�  odgi ���  w bok od gniazda, a wtedy powinna podnie�	�  
si �  lekko), wło� enie procesora, a nast � pnie zamkni � cie zapadki. Sam procesor wkładamy wykorzystuj � c fakt, � e 
jeden z rogów gniazda Socket 7 ma trójk � tny obszar bez � adnych zł � cz (dziurek, tzw. pinów), podobnie procesor ma 
na jednym rogu obszar bez � adnych wyprowadze
 . Pozostaje dopasowanie jednego z drugim i gotowe.  

Procesor jest ju�  zamontowany, teraz wystarczy odpowiednio skonfigurowa�  zworki na płycie, by ta poprawnie 
interpretowała wło� ony procesor.  

Prawidłowe ustawienie zworek uzyskamy posługuj � c si �  zał � czon�  do płyty instrukcj � . Zwykle w instrukcji znajduje 
si �  tabela obsługiwanych przez dan�  płyt �  procesorów wraz z ich mno� nikami i odpowiadaj � cymi im warto � ciami 
cz� stotliwo � ci magistrali FSB (Front Side Bus). Pomocn�  w monta� u naszego modelu składaka tabel �  zamie� cili � my 
w tek � cie. Najkrócej mówi � c - cz� stotliwo � ci danego procesora to iloczyn warto � ci cz� stotliwo � ci FSB i mno� nika 
(st � d zreszt �  jego nazwa). Dlatego te�  musimy ustawi �  odpowiedni �  cz� stotliwo ���  magistrali posługuj � c si �  
instrukcj �  (zwykle cz�����  dotycz� ca tego tematu ma tytuł "CPU External (BUS) Frequency"), a nast � pnie ustawiamy 
mno� nik ("CPU to Bus Frequency Ratio") - odpowiednie warto � ci ustawie
  dla naszego składaka przedstawia  

Ostatni �  rzecz� , jaka dotyczy wło� onego wła� nie procesora, jest odpowiednie ustawienie poziomu wewn� trznego 
zasilania (core voltage) procesora: dla naszego modelu jest to 2,2 V -  
Zwykle napi � cie zasilaj � ce jest nadrukowane na samym procesorze, za�  zworki reguluj � ce to ustawienie znajduj �  si �  
na płycie (parametry dotycz� ce ustawie
  znajdziemy w instrukcji płyty). Teraz czas na jedn�  z najwa� niejszych 
rzeczy zapewniaj � cych prawidłowe funkcjonowanie procesora - zamontowanie wiatraczka. My wybrali � my zestaw 
chłodz� cy integruj � cy radiator z wiatraczkiem - taki te�  polecamy dla współczesnych procesorów wykorzystuj � cych 
gniazda Socket 7. Wiatraczek montujemy na procesorze przymocowuj � c specjaln� , wystaj � c�  z radiatora blaszk �  do 
gniazda Socket 7 (na gnie dzie tym znajduj �  si �  specjalne wypustki umo� liwiaj � ce "uchwycenie" ko
 cówek 
blaszki).  

Dopiero po skonfigurowaniu zworek, ustawieniu wolta� u (zasilania) i zamontowaniu wiatraczka na procesor 
mo� emy przej ���  do nast � pnego etapu - monta� u pami � ci.  

Do naszego składaka wybrali � my moduły pami � ci DIMM oznaczone symbolem PC-100, co okre� la działanie tych 
modułów na płytach głównych z magistral �  FSB ustawion�  na 100 MHz, która to warto ���  jest wła� ciwa dla u� ytego 
przez nas procesora. Sam monta�  modułu jest prosty. Na naszej płycie znajdowały si �  trzy sloty do zamontowania 
tego typu modułów. Odszukajmy slot oznaczony jako "DIMM 1", odegnijmy blokuj � ce plastikowe zapadki i niezbyt 
mocno, ale stanowczo wci � nijmy moduł do slotu. Zwró� my uwag� , � e przegródki umieszczone na slocie 
odpowiadaj �  naci � ciom na zł � czu modułu DIMM, dzi � ki czemu nie ma mo� liwo � ci zało� enia modułu odwrotnie. Po 
wci � ni � ciu modułu w zł � cze zapadki powinny samodzielnie si �  zablokowa� . Podobnie post � pujemy w przypadku 
instalacji wi � kszej liczby modułów.  



Po zainstalowaniu modułów na płycie pozostaje nam jeszcze odpowiednie skonfigurowanie zworek okre� laj � cych 
typ wło� onej pami � ci (tu: DIMM PC-100). 

Dyski, nap � dy  

 

Płyt �  główn�  mamy ju�  obsadzon�  niezb� dnymi elementami. Zanim jednak metalow �  płyt �  z zamontowan�  płyt �  
główn�  umie� cimy w obudowie, warto wmontowa	  do obudowy wszystkie nap� dy, jakie posiadamy (dysk twardy, 
CD/DVD-ROM, stacja dyskietek). W tym celu usuwamy plastikowe za� lepki z przedniej strony obudowy (za� lepki 
nale� y wypycha	  od wewn� trz) oraz (w niektórych obudowach) metalowe osłony w miejscach, gdzie b� dzie 
znajdowała si �  stacja dyskietek oraz nap� d CD/DVD-ROM. Wkładamy do obudowy ka� de z urz� dze
  (rys. 5), a 
nast � pnie przykr � camy z obydwu stron (zwrócmy uwag� , � e w przypadku gdyby � my uprzednio zało� yli metalow �  
blach�  z płyt �  główn� , mieliby � my utrudniony dost � p do miejsc monta� owych dla nap� dów).  

Uwaga - podczas przykr � cania nale� y dla ka� dego montowanego nap� du zastosowa	  odpowiednie � rubki. 
Szczególnie ostro� nie nale� y post � powa	  z dyskiem twardym. Nale� y zastosowa	  � rubki o krótkim gwincie. 
Dłu� szy gwint mo� e uszkodzi 	  płytk �  elektroniki dysku. Odpowiednia � rubka dla danego urz� dzenia powinna 
wkr � ca	  si �  i wykr � ca	  z łatwo � ci � .  
Trudno � ci w wkr � ceniu oznaczaj � , � e zastosowali � my niewła� ciw �  � rubk � . Pami � tajmy - nic na sił � ! Najcz��� ciej 
odpowiednie elementy monta� owe s�  dostarczane wraz z samym urz� dzeniem.  

Gniazda na płycie  

Kolejny etap to zało� enie blachy z płyt �  główn�  w obudowie. Komputer nasz wykonany jest w standardzie ATX 
(obudowa i płyta główna). Jedn�  z cech tego standardu jest fakt, � e porty i gniazda s�  wyprowadzone bezpo � rednio z 
płyty głównej (bez � adnego ł � czenia kabelkami, jak to jest w przypadku płyt AT). Z tyłu obudowy, w miejscu gdzie 
b� d�  znajdowa	  si �  zintegrowane z płyt �  gniazda, nale� y zamontowa	  odpowiedni �  blaszk �  zawieraj � c�  
odpowiednie wyci � cia na poszczególne gniazda. W niektórych obudowach przed zamontowaniem tej blaszki nale� y 
usun��	  metalow �  płytk �  ochronn�  wstawion�  na miejsce, gdzie maj �  znajdowa	  si �  porty i gniazda.  

Karty rozszerze    

 

Na obecnym etapie wi � kszo ��	  działa
  typowo "majsterkowych" mamy ju�  za sob� . Nap� dy CD/DVD-ROM i stacji 
dyskietek oraz dysk twardy tkwi �  ju�  w odpowiednich miejscach. Podobnie rzecz si �  ma z procesorem i pami � ci � . 
Pozostało tylko zainstalowa	  w slocie AGP kart �  graficzn� , a nast � pnie do wszystkiego popodł � cza	  niezb� dne 
kabelki.  

Przyjrzyjmy si �  zatem płycie głównej - port AGP to br � zowy slot poło� ony w bezpo � rednim s� siedztwie białych 
slotów PCI. Zanim wło� ymy do
  kart �  graficzn� , musimy usun��	  w tylnej cz��� ci obudowy metalowe osłonki 
zast � puj � ce ewentualne " � ledzie" kart rozszerze
 . S�  one b� d�  przykr � cone za pomoc�  � rubek, b� d�  te�  
przymocowane na stałe.  

W tym drugim przypadku nale� y odpowiedni �  osłonk �  wyłama	 . Dopiero gdy zwolnimy miejsce na instalowan�  
kart � , mo� emy wło� y 	  j �  do slotu AGP. Sama instalacja jest prosta, karty nie da si �  umie� ci 	  w slocie odwrotnie ze 
wzgl � du na rozmieszczenie przegródek na samym gnie� dzie portu AGP oraz wyj � cia w obudowie komputera. Kart �  
nale� y energicznie, aczkolwiek bez u� ycia znacz� cej siły wcisn��	  do portu, powinna ona delikatnie "zaskoczy	 ". 
Pozostało nam tylko przymocowa	  j �  przykr � caj � c jej tyln�  cz����	  (tam gdzie jest port do monitora) zwan�  
" � ledziem" do obudowy.  

"Kabelkologia"  

 



Ostatni etap składania peceta to podł � czanie kabelków (rys. 6). Zacznijmy od zasilania płyty głównej - kształt zł � cza 
zasilaj � cego płyty głównej nie pozostawia w � tpliwo � ci, któr �  z ko� cówek zasilacza podł � czy �  do tego gniazda. 
Kolejna rzecz to podł � czenie przewodów IDE/ATAPI do CD/DVD-ROM-u, dysku twardego oraz do kontrolera 
płyty głównej.  

Zwró � my uwag� , � e kabel IDE/ATAPI - popularnie zwany ta� m�  - ma z jednej strony jeden przewód oznaczony na 
czerwono. Ten przewód to tzw. jedynka, czyli wskazówka, � e nale� y go podł � czy �  z jednej strony do pierwszego 
wyprowadzenia kontrolera na płycie głównej, za�  z drugiej strony do "jedynki" dysku twardego oraz nap� du CD-
ROM. Przyjrzyjmy si �  uwa� nie gniazdom kontrolera IDE/ATAPI na płycie. Powinny one by �  oznaczone jako 
"Primary" oraz "Secondary". Ze wzgl � du na to, � e dysponujemy tylko dwoma nap� dami wy-korzystuj � cymi interfejs 
EIDE/ATAPI (dyskiem twardym i CD-ROM-em), b� dzie interesował nas tylko jeden ( � ci � le: pierwszy) kanał 
interfejsu oznaczony jako "Primary". Przyj-rzyjmy si �  teraz samemu gniazdu interfejsu na płycie. Dookoła gniazda 
(po rogach) powinny by �  wytłoczone numery wyprowadze�  gniazda. Jedn�  ko� cówk �  ta� my EIDE podł � czamy do 
gniazda na płycie, pozostałe do nap� dów, zwracaj � c uwag�  na numery wyprowadze�  w gniazdach nap� dów (dla 
dysku u� ywamy � rodkowego zł � cza na ta� mie, dla CD/DVD-ROM-u - ostatniego).  

W przypadku dysków twardych istnieje zasada ułatwiaj � ca podł � czanie ta� m EIDE/ATAPI. Mianowicie 
wyprowadzenie nr 1 (czyli wspominana "jedynka") le� y prawie zawsze (99%) na zł � czu po stronie zł � cza zasilania. 
Niestety tej reguły nie da si �  zastosowa�  w przypadku nap� du dyskietek, co b� dzie stanowiło kolejny etap naszego 
monta� u.  

Stacj �  dyskietek podł � czamy kabelkiem do gniazda kontrolera FDD na płycie (zł � cze oznaczone zwykle jako 
"Floppy"). Ta� ma ł � cz� ca stacj �  dyskietek z kontrolerem FDD na płycie równie�  ma oznaczenie "jedynki" (jeden 
czerwony przewód na ta� mie). W przypadku wła� ciwego podł � czenia stosujemy t �  sam�  procedur � , co dla ta� my 
EIDE/ATAPI, czyli kolejno: wyszukujemy pierwsze wyprowadzenie na gnie� dzie kontrolera FDD na płycie, a 
nastepnie podł � czamy jedno ze zł � cz ta� my, nast � pnie drug�  ko� cówk �  ta� my podł � czamy do stacji dyskietek 
sprawdzaj � c na stacji, gdzie jest jedynka (zazwyczaj le� y odwrotnie ni �  w przypadku dysków - najdalej od zł � cza 
zasilania).  

Istotna uwaga! Ta� ma od stacji dysków ma trzy zł � cza, jednak w przypadku, gdy mamy tylko jedn�  stacj �  dysków 
(oznaczon�  jako A), u� ywamy tylko ko� cowych zł � cz, nie nale� y po podł � czeniu ta� my do kontrolera FDD 
podł � cza�  ta� my do stacji dysków zł � czem � rodkowym, lecz ostatnim. Spraw �  nap� dów mamy ju�  załatwion� , teraz 
czas na kosmetyk � . Zazwyczaj w ka� dej obudowie, oprócz samego wł � cznika zasilania, znajduje si �  jeszcze 
przycisk resetuj � cy komputer, a tak � e diody: dysku twardego i zasilania.  

Aby cały ten zestaw prawidłowo funkcjonował, musimy podł � czy �  do płyty głównej odpowiednie kabelki, b� d� ce 
integralnymi składnikami obudowy.  

Podajemy oznaczenia poszczególnych zł � czy na płycie głównej:  

• SPK (Speaker) - do tego zł � cza podł � czamy kabelek od wbudowanego w obudow �  gło � niczka.  
• IDE_LED (IDE device LED) - zł � cze do diody dysku twardego na obudowie.  
• RPW_SW (Remote power switch) - zł � cze do wył � cznika zasilania.  
• RST (Reset) - nazwa mówi sama za siebie, zł � cze do podł � czenia kabelka od przycisku Reset na obudowie.  
• KBLOCK (Power Led & Keyboard) - to zł � cze najlepiej poł � czy �  z diod�  zasilania.  
• SP_SW (Suspend Switch) - charakterystyczna cecha płyt wykonanych w standardzie ATX, zł � cze 

umo� liwiaj � ce podł � czenie kabelka do przycisku przeł � czaj � cego komputer w stan "u � pienia" (o ile taki 
przycisk na obudowie si �  znajduje).  

• SP_LED (Suspend LED) - zł � cze do diody sygnalizuj � cej stan "u � pienia". Rzadko wykorzystywane.  

Najcz��� ciej kabelki wyprowadzone z poszczególnych elementów obudowy (takich jak np. przeł � cznik zasilania, 
przycisk resetuj � cy, dioda dysku itp.) s�  równie�  oznaczone w podobny sposób, jak przedstawione wy� ej oznaczenia 
na płycie. Ostatni etap to podł � czenie kabli zasilaj � cych do ka� dego urz� dzenia zamontowanego w obudowie (w 
naszym przypadku b� d�  to: dysk twardy, stacja dyskietek oraz nap� d CD-ROM).  

Po podł � czeniu wszystkich kabelków nie pozostaje nam ju�  nic innego jak zało� enie metalowej osłony na obudow �  
naszego składaka. To w zasadzie koniec pracy monta� owej (rys. 7). Oczywi � cie trzeba jeszcze podł � czy �  do 
zło� onego ju�  w zasadzie komputera klawiatur � , mysz oraz monitor.  



Jednak wydaje si � , � e te czynno � ci nie wymagaj �  ju�  komentarza. Znacznie istotniejsz�  kwesti �  jest prawidłowa 
konfiguracja programowa naszego składaka - i tym wła� nie aspektem zajmiemy si �  za miesi � c.  

Obsługiwane przez płyt �  FIC PA-2013 procesory wraz z ich mno� nikami i odpowiadaj � cymi im warto � ciami 
cz� stotliwo � ci magistrali FSB  

Model procesora Cz� stotliwo ���  procesora (MHz) Cz� stotliwo ���  FSB (MHz) Mno� nik 

Intel Pentium MMX-233 233 66 3,5× 

Intel Pentium MMX-200 200 66 3× 

Intel Pentium MMX-166 166 66 2,5× 

Intel Pentium-200 200 66 3× 

Intel Pentium-166 166 66 2,5× 

Intel Pentium-133 133 66 2× 

Intel Pentium-100 100 66 1,5× 

AMD K6-2-400 400 100 4× 

AMD K6-2-366 366 66 5,5× 

AMD K6-2-350 350 100  3,5× 

AMD K6-2-333 333 95 3,5× 

AMD K6-2-300 300 66 4,5× 

AMD K6-300 300 66 4,5× 

AMD K6-266 266 66 4× 

AMD K6-233 233 66 3,5×  

AMD K6-200 200 66 3× 

AMD K6-166 166 66 2,5× 

AMD K5-PR200 133 66 2× 

AMD K5-PR166 116 66 1,75× 

AMD K5-PR133 100 66 1,5× 

AMD K5-PR100 100 66 1,5× 

Cyrix M II-350, IBM 6x86MX-PR350 300 100 3× 

Cyrix M II-333, IBM 6x86MX-PR333 266 66 4× 

Cyrix M II-300, IBM 6x86MX-PR300 225 75 2× 

Cyrix/IBM 6x86MX-PR266 208 83 2,5× 

Cyrix/IBM 6x86MX-PR233 166 83 2× 

Cyrix/IBM 6x86MX-PR200 166 66 2,5× 

Cyrix/IBM 6x86MX-PR166 133 66 2× 

Cyrix/IBM 6x86L-PR200+ 150 75 2× 

Cyrix/IBM 6x86L-PR166+ 133 66 2× 

Cyrix/IBM 6x86-PR200+ 150 75 2× 

Cyrix/IBM 6x86-PR166+ 133 66 2× 

IDT WinChip2-200 200 66 3× 

IDT Winchip-200 200 66 3× 

(c) Copyright LUPUS 
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